芯片设计

专用集成电路（ASIC）设计：主要面向纠错码电路（Turbo编解码等）、微控制器（MCU，8-32bit）、通讯接口类电路（USB、PCI、IIC和LVDS）等领域。

系统芯片（SoC）设计：面向信息家电和通讯类SoC，具有基于32位RISC CPU进行SoC集成的设计技术，并拥有IP元件40余种。

基于FPGA芯片的设计：根据需求，完成相应的算法和电路设计，并用FPGA芯片实现。

全流程设计服务：解决方案－前端设计－后端设计－流片支持等全流程设计服务。

部分设计服务：根据企业提供的算法、源代码或者电路网表文件，完成集成电路版图设计和流片技术支持。

兼容性设计服务：根据型号产品(包括数字电路和模拟电路)，完成功能兼容性设计服务，以降低芯片成本并实现部分应用创新。

专利：面向静态XY路由算法的二维网格NoC路由器优化设计方法   2010101185844
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